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Sekil 1 Sematik Devre
Tablo 1: Kitliphane elemanlari
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Sematik Kiitiiphane igin Fiziksel Sinir Ornekleri

PCB Kitliphane icin Fiziksel Sinir Ornekleri

Soru: Sekil 1’de verilen devre semasini, Altium Designer programi kullanarak;

1) Hem sematik (.SchDoc) hem de baski devre (.PcbDoc) dosyasini olusturunuz.

2) Devrede kullanilan Tablo 1 ‘deki elemanlarinin hem sematik kitiphane dosyasi (.SchLib) hem de Pcb
kiitiphanesi (.PcbLib) dosyalarini tabloda belirtilen fiziksel sinirlarini da dikkate alarak olusturup devre
¢iziminde olusturdugunuz kitiphanedeki elemanlari kullaniniz.

3) Tablo1’de olmayan elemanlar icin Altium kitliphanelerini kullanabilirsiniz.

4) Baski devre ¢iziminde yollar bottom layer’e cizilecek olup yol kalinligi icin min. 30 mil kullanilmalidir

5) Olusturulan bitiin  dosyalar, sinif no ile isimlendirilen (1030XXXXXX-Odev3) klasor igerisine
kaydedilecektir. Klasor igerisinde;

1030XXXXXX-Odev3.PrjPch
1030XXXXXX-Odev3.SchDoc
1030XXXXXX-Odev3.PcbDoc
1030XXXXXX-Odev3.SchLib
1030XXXXXX-Odev3.PcbLib

dosyalari bulunmalidir. Dosyalarin bulundugu klasér (Sinif numaranizla isimlendirdiginiz) bir sikistirma
programiyla (Winrar, Winzip,...vb) sikistiriimalidir.

6) Sikistirlan 6dev dosyasi;
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